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15.75`0.05

指定面为40#磨砂

技术要求
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
2、未注尺寸公差按右表。
3、未注表面处理的面要求抛光处理。
4、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
5、顶针要求与顶出面磨砂一致，要求没有明显的顶出印

6、带框尺寸为巡检必检尺寸。

7、带公差尺寸为试模及首检必检尺寸。

 *8、硅胶要求：二次硫化，温度120℃，时间4小时

1.5

注意一定要保证尖角

<Ⅰ-3.5#+1.5#+0.5#>

<Ⅱ-3.5#+1.5#+0.5#>
 

指定面为180#砂
 

LED基板上表面
30n
`0.1

0

1.5 - 0.00
0.10+

基本尺寸 公差值

Basic size Tolerance 
value

＜3 ±0.1
3～10 ±0.15
10～24 ±0.20
24～65 ±0.35

65～140 ±0.50
140～250 ±0.80
250～450 ±1.2
＞450 ±2.0

①

②

③

沿框不拆镶件
（模具反馈容易漏胶）

沿框不拆镶件

（模具反馈容易漏胶）

<Ⅰ-F(精雕后不抛光 ）
 
 

<Ⅰ-F(精雕后不抛光 ）
 
 

24°±3°

指定面为40#磨砂


